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Das Bild zeigt einen Blick in die Fertigung des Werkzeugmaschinenherstellers Trumpf. Der Mittelstindler ist neben anderen
ein Vorreiter in Sachen »Industrie 4.0«. Ein Interview zum Thema mit dem Leiter der Trumpf-Systementwicklung
Basistechnologien Klaus Bauer finden Sie im Trend Guide Industrie 4.0 der Markt&tTechnik, der am 26. Mérz erscheint.

Die MEMS-Branche erwartet fiir 2014 ein Wachstum von 7 Prozent

Internet-of-Things bildet die dritte Welle

arissa Mayer, CEO von
Yahoo, war sich auf dem
World Economic Forum in Davos
Anfang dieses Jahres sicher, »dass

2014 einen Wendepunkt in der Ent-

wicklung des Internets darstellt und

i Branche stellt IoTS damit die dritte :
grofie Applikationswelle nach dem
! in den 1990er-Jahren beginnenden '
! Automotive-Einsatz und dem sich
seit den 2000er-Jahren manifestie- :
renden Einsatz im Consumer-Elec-
das sich abzeichnende Internet-of- |

tronics-Bereich dar. Der Markter-
folg dieser dritten MEMS-Welle,
die sich in den néchsten Jahren
spiirbar am Markt etablieren wird,
setzt jedoch das wirkungsvolle In-
einandergreifen dreier Seite 3
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EMBEDDED SYSTEMS
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So einfach kann Prototyping
sein Seite 12

INTERVIEW DER WOCHE
Seit Anfang des Jahres ist
Artesyn Embedded Technologies
ein selbsténdiger, konzern-
unabhdngiger Stromversor-
gungshersteller. Sein President
Stephen Dow erldutert die
Verdnderungen unter dem
neuen Mehrheitseigentimer
Platinum Equity. Seite 20
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Things (loT) diés tiglishien Rourinss A B S RS A 0 L T S S S

eines jeden fundamental verindern Linear Technology

DC/DC-Wandler iiberbriickt ViN=0

motive Electronics, stimmte dieser :
Einschitzung auf dem diesjihrigen
MEMS Executive Congress Europe
in Miinchen zu. »Vor allem wird die
Umsetzung des Internet-of-Things-
and-Services eine neue Dimension
des Einsatzes von MEMS-Sensoren

wird«.
Klaus Meder, President of Auto-

mit sich bringen«, versichert er
letzte Woche. Die Realisierung des
IoTS werde die Stiickzahlen aus
dem Milliarden- in den Billionen-

bereich bringen« Fiir die MEMS-

s kommt immer wieder vor,

i weiterarbeiten, Der LTC3355 liefert |

dass die Stromversorgung fiir ;
cinige Sekunden ausfillt. Fiir den ;
neuen LTC3355 von Linear Tech- ;
nology ist das kein Problem, denn !
der monolithische DC/DC-Wandler
. schaltet bei Ausfall der reguliren
Eingangsspannung automatisch auf
! eine externe Hilfsenergiequelle wie
einen Supercap um und kann damit
fiir cine kurze Zeit auch ohne VI i

einen 1 A groBen Dauerausgangs-
strom und enthilt einen Abwirtsreg-
ler (Hauptregler) mit einem darin

integrierten Aufwirtsregler (Hilfs-
regler), der bei einer voriibergehen-

den Unterbrechung der Fingangs-

{ spannung von einem Supercap ge-
speist wird und die Ausgangsspan- !

nung aufrechterhilt. Das IC stellt

alle ndtigen Funktionen bereit, um

einen Supercap (oder sonstige
Energiespeicher) »im Hintergrund
i zu laden — einschlieBlich Uberwa
i chung von VN, VouT und Vcap-
und im Bedarfsfall automatisch

auf die Hilfsenergiequelle
umzuschalten. Selbst ei-
ne sehr geringe Kon-
densatorspan-
{ nung von nur
Seite 3
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Fortsetzung von Seite 1

Internet- of—Thmgs bildet die dritte Welle

Bereiche voraus: Den massenhaf-

ten Einsatz kostengiinstiger, stark
miniaturisierter MEMS-Sensoren '
in einer bisher nicht dagewesenen
Anzahl von Applikationen, den
Aufbau von allgegenwirtigen |
Netzwerksystemen, die vor allem
von Wireless-Technologien getrie-

Meder, sei die reine Datensamm-

Klaus Meder,
Automotive Electronics Bosch:
»Das Internet-of-Things-and-Services
wird den Einsatz von MEMS-Sensoren
in Zukunft in ganz neue Stiickzahl- und
Umsatzbereiche fiihren, es stellt die
dritte Welle der MEMS-Applikationen
dar, nach Automotive und
Consumer Electronics.a

lung iiber ein alle Lebensbereiche

umfassendes MEMS-Netzwerk
nutzlos, »den Information setzt die
Verbindung gesammelter Daten !
mit sinngebenden Kontext vor-
i messen. Fiir Dr. Eero Punkka,
Head of Health Research des fin- |

aus«.

»Wer Komfort, Sicherheit, Ge-
sundheit, Produktivitit und Life-
i »MEMS in Health and Wellness«- |
Panels, ist dieses Verhalten ty- :
pisch: »Die groBen Player wollen i

; ! : Fortsetzung von Seite 1
Blockbuster, aber sie entwickeln :

halten stattdessen Ausschau nach ! DC/DC Wand]er i
i 0,5V reicht dabei aus, um die Aus- :
gangsspannung zu halten. Die
Aufwirtsregler-, Lade- und Ein-
| gangsstrome werden intern auf :
programmierbare Maximalwerte :

style verbessern will«, so Meder,

»der muss smarte und interaktive
Sensorsysteme schaffen«. Neben
den klassischen MEMS-Applika-
tionen setzt der Bosch-Manager i
fiir die Zukunt vor allem auf Wea- |
rable-Anwendungen der zweiten |
Generation, wie sie etwa Google !
Glas darstellt. Welche Dynamik !
sich durch den IoTS-Trend entfal-
ten wird, macht Meder mit dem

Nr. 12/2014 Markt&Technik www.elektroniknet.de

i Verweis auf die wachsende Anzahl |
der mit dem Internet verbundenen !

Erdenbiirger deutlich: Waren 2005

gerade mal 15 Prozent der Weltbe- !

volkerung mit dem Internet ver-
bunden, werden es 2015 nach Ein-
schitzung der Marktforscher

Welt sein.
Bis 2015 werden etwa 6,6 Mil-

liarden Gerite und Applikationen
mit dem Internet verbunden sein. :
Neben den dann rund 3 Milliarden |
! Smartphones stellen Laptops mit
1,5 Milliarden Geriten, Desktops
i, mit etwa 900 Millionen Geriiten
i und Tablets mit iiber 625 Millio- :
i nen die groBten Anteile. Noch in :
! den Kinderschuhen der Connected !
i World stecken werden dann dage- i
gen noch telemedizinische Appli-
i kationen mit etwa 19.000 Appli-
! kationen oder etwa 62.000 mit
i dem Internet verbundene Fahr-
i zeuge.

Zu den hierzu bendtigten

i MEMS-Sensoren werden neben
: den heute gebriuchlichen mit Si-
cherheit neue Versionen zihlen,
i die zusitzliche biologische, che-
i mische oder physikalische Para- :
! meter messen konnen, Wie wich- :
! tig diese Fihigkeiten bereits fiir :
{ die heutigen Hardware-Hersteller
sind, l4sst sich an einer AuBerung
i ablesen, die wihrend des »MEMS
! in Health and Wellness«-Panel des :
i MEMS Executive Congress Eu- :
rope gemacht wurde. Demnach hat !
Apple bislang 25 KMUs iibernom-

men, die Lésungen entwickelt hat-

nischen VTT und Moderator des

diese Lasungen nicht selbst, sie

interessanten, vielversprechenden
Ubernahmekandidaten.«

Egal um welche Applikation

der Zukunft es im IoTS geht:

Bosch scheint dafiir bestens geriis-

tet zu sein. Nach den neuesten

steller die 1-Milliarden-Dollar-

i Anzeige
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tronics zwar bereits 2012 einen

Dollar erzielt, doch beinhaltete

erldutert.

Bosch hat die Nummer-1-Posi-
tion zwar vor allem dank seiner
starken Stellung im MEMS-Auto-

Prozent zum MEMS-Umsatz von

: »ist Bosch das erste !
i MEMS-Unternehmen, das diese :
! Umsatzschwelle nur mit eigenen
i Produkten, also ohne Foundry-T4- |
| tigkeit, etwa fiir Kunden, iiber-
i schritten hat«. So hatte der bishe-
! rige Spitzenreite STMicroelec-

{ im Bereich Consumer- und Mo-
i Marktzahlen von IHS iSuppli, hat
¢ Bosch 2013 als erster MEMS-Her- !

bile-Applikationen erzielen. Sie
vor allem waren dafiir verantwort-

i lich, dass Bosch gegeniiber dem
Umsatz-Schwelle iiberschritten.
i Wie Jérémie Bouchaud, Director |
i und Senior Principal Analyst fiir
bereits 75 Prozent der dann rund |
ben werden und schlieflich die 7,3 Milliarden Menschen auf der i
Etablierung hochleistungsfihiger
und flexibler intelligenter Systeme
zur Datenverarbeitung. Speziell
ohne diesen letzten Punkt, den

»Analyze everthing«-Ansatz, so i

Vorjahr um 26 Prozent zulegen
konnte und STMicroelectronics,
mit dem sich die Stuttgarter 2012

i noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen
geliefert hatten, nun klar hinter
! sich lassen konnte. Im MEMS-Au-
tomotive-Bereich hat Bosch nach
Darstellung von Bouchaud 2013
i vor allem von seiner starken Posi-
{ tion bei Combo-Losungen profi-
 tiert, die Beschleunigungsaufneh-
mer und Gyroskope fiir ESP-L6-
sungen miteinander verbinden, so-
! wie von seiner immer stirkeren
Présenz auf dem chinesischen Au-
! tomotive-Markt.

Einer der Hauptfaktoren laut

i IHS iSuppli diirfte dabei der Ver-
i lust von STMicroelectroncis
MEMS & Sensoren bei THS, er- !
i ldutert,

Apple-Beschleunigungsaufneh-
mer-Geschiift an Bosch gewesen
sein. Neben den Beschleunigungs-
aufnehmer-Lieferungen in das
iPhone 5s und 5c sowie den iPad
Air dominierte Bosch Sensortec

nach den Erkenntnissen von [HS
! iSuppli 2013 auch das Beschleu-
! nigungsaufnehmer-Geschiift mit
MEMS-Umsatz von 1.014 Mrd. { den chinesischen Smartphone-
! Herstellern. Gleichzeitig war das
dies Foundry-Titigkeiten fiir Kun- { Unternehmen der Hauptlieferant
den in der GréBenordnung von |

220 Mio. Dollar, wie Bouchaud

fiir Drucksensoren in Handsets

und Tablets von Samsung. AuBer-
i dem hat Bosch Sensortec im Vor-
jabr mit der Lieferung von sechs-
! achsigen Inertialnavigationssys-
temen (IMU) begonnen, die in
i motive-Geschift erreicht, das 74 :
ten, um biologische Parameter zu ! '
i Bosch beitriigt, die stirksten Stei-
gerungsraten konnte das Unter-
i nehmen aber mit Bosch Sensortec

Combo-Geh#dusen zusammen mit

i Beschleunigungsaufnehmern und

Gyroskopen in Gerdten von Sony,
Samsung und HTC zum FEinsatz
kommen. (eg) 1]

begrenzt. Das IC bietet auflerdem
eine VIN-Ausfall-Anzeige, eine
VCAP-Power-good-Anzeige und
einen VOUT-POR (Power-on re-
set) Ausgang. (st) m
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